
LED扩晶蓝膜-日东芯片扩张蓝膜-芯片翻晶蓝膜

产品名称 LED扩晶蓝膜-日东芯片扩张蓝膜-芯片翻晶蓝膜

公司名称 深圳市宝安区军腾电子经营部

价格 330.00/卷

规格参数 日东:200MMX100M

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
深圳市宝安区西乡宝田三路宝田工业区67号3楼

联系电话 86 0755 27455922 13613095822

产品详情

  芯片翻晶蓝膜说明

深圳军腾电子现大量供应日东翻晶蓝膜、LED蓝膜、扩晶白膜、3M翻晶膜、常用规格有150mmX100m、1
80mmX100m、200mmX100m、210mmX100m、220mmX100m、230mmX100m、240mmX100m。

 欢迎来电咨询. 0755-27455922 联系人：刘女士 13613095822 QQ:942560172

 

用途:

     1 :LED扩晶，芯片翻晶专用。

2: 用于防止不锈钢板、铝板和铭牌等在加工时受到损伤。

     3:  用于保护玻璃及铝制窗框等材料。

SPV-224

用于LED半导体芯片切割时表面保护

粘接力持久，不残胶，可耐一定高温，如果觉得粘着力略为偏低，可选择同系列黏度高一点的SPV-224S

厚度(mm)：0.080。
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综述：

该材料在国内应用广泛，原本是位金属板材料研发的一款普通pvc保护膜，结构因为特殊性能，被广泛应
用于半导体，led行业。该材料目前尚未可靠的同等替代品。

另有单张可选：150MM*150MM ，200MM*200MM   配平纹离型纸

另本司自主生产各型号数显精密恒温加热台（LED灯珠焊台、BGA返修台、恒温电热板、锡焊台-
加热台），大小PCB/COB擦板纤维棒/橡皮擦， 邦定美国CCC铝线，国产世星铝线，美国GAISER钢咀/瓷
咀，SPT钢咀/瓷咀，邦定大小铝盘，翻晶膜/扩晶蓝膜，邦定红胶，邦定夹具，520马达/皮带，宝石玻璃
片，测铝线/金线拉力计，点胶机，擦板机，扩晶机及扩晶环，邦定夹具，定做焊线机各种夹具，铝/塑
胶料盒，固晶显微镜等一系列邦定机配件及周边辅料。欢迎光临采购！！！
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